~~  Obudowa CTE T500 Full Tower ARGB
s 14cmx3 Tempered Glassx2 - Snow

Indeks: 346946 Producent: Thermaltake Kod producenta: CA-1X8-00F6WN-01

Cena:; 955.07 zt

Opis

Obudowa CTE T500 Full Tower ARGB 14cmx3 Tempered
Glassx2 - Snow
Producent: Thermaltake

Wiasciwosci

e Opis CTE T500 TG ARGB Snow Full Tower ChassisCTE T500 TG ARGB Snow to specjalnie zaprojektowana
obudowa typu full tower E-ATX z nowej serii CTE, zaprojektowana tak, aby zapewnié¢ wysoki poziom
wydajnosci cieplnej krytycznym komponentom. Jest wyposazony w trzy fabrycznie zainstalowane wentylatory
140 mm CT140 ARGB White i moze obstugiwa¢é radiator AlO o $rednicy do 420 mm z przodu i maksymalnie 360
mm radiator AlO z tylu. Wspéiczynnik ksztalttu CTEZaprojektowane przez ThermaltakeWspétczynnik ksztattu
CTE zaprojektowany przez Thermaltake oznacza scentralizowana efektywnos$¢ cieplna i koncentruje sie na
zapewhnieniu wysokiego poziomu wydajnosci cieplnej krytycznych komponentéw. Konstrukcja wykorzystuje
obrét ptyty gtéwnej o 90 stopni, zapewniajac bardziej wydajne $ciezki przeptywu powietrza.Poniewaz procesor
zostat przesuniety znacznie blizej panelu przedniego, a karta graficzna blizej panelu tylnego, zapewnione jest
niezalezne doprowadzenie zimnego powietrza w celu rozpraszania ciepta odpowiednio procesora i karty
graficznej. To ogélne podejScie umozliwito firmie CTE zapewnienie lepszego i bardziej wydajnego przeptywu
powietrza wlotowego poprzez rozmieszczenie gtéwnych komponentéw i chtodzenie, a takze optymalizacje
odprowadzania ciepta z systemu.Przesun krytyczne zrédta ciepta (procesor i karty graficzne) blizej chtodnego
powietrzaPoniewaz procesor CTE T500 zostat przesuniety znacznie blizej panelu przedniego, a karta graficzna
blizej panelu tylnego, zapewnione jest niezalezne doprowadzenie zimnego powietrza w celu rozpraszania
ciepta odpowiednio procesora i karty graficznej.Aktywne chtodzenie dla bardziej wydajnego przeptywu
powietrza dolotowegoTo ogdine podejscie umozliwito CTE T500 zapewnienie lepszego i bardziej wydajnego
przeptywu powietrza wlotowego poprzez rozmieszczenie gtédwnych komponentéw i chtodzenie, a takze
optymalizacje odprowadzania ciepta z systemu.Poznaj idealne potgczenie designu i wydajnosci dzieki
naszemu CTE T500CTE T500 TG ARGB Snow to specjalnie zaprojektowana obudowa typu full tower E-ATX z
nowej serii CTE, zaprojektowana tak, aby zapewni¢ wysoki poziom wydajnosci cieplnej krytycznym
komponentom. Jest wyposazony w trzy fabrycznie zainstalowane wentylatory 140 mm CT140 ARGB White i
moze obstugiwa¢ maksymalnie radiator AIO 420 mm z przodu i maksymalnie dwa radiatory AlIO 360 mm z
przodu i z tytu. Jest mnéstwo miejsca na zainstalowanie elementéw chtodzacych, w tym przedniego i tylnego
wspornika wentylatora, gérnego i prawego otworu wentylacyjnego wentylatora, dolnego otworu
wentylacyjnego wentylatora i otworu wentylacyjnego na ostonie, a w obudowie mozna zainstalowaé
maksymalnie jedenascie wentylatoréw 140 mm/120 mm. Inne ciekawe detale obejmuja wyjmowane filtry,
wspornik pompy i zbiornika oraz paski na rzepy utatwiajace zarzadzanie kablami. Nasz CTE T500 Snow to
idealny wybér, niezaleznie od tego, czy szukasz niestandardowej konfiguracji chtodzenia ciecza, czy
podwdéjnego systemu konfiguracji AlO!Stwérz i pokaz swoja wymarzong konstrukcjeZaprojektowany, aby
sprosta¢ potrzebom zaréwno rozwigzan typu wszystko w jednym, jak i niestandardowych rozwigzan
chtodzenia ciecza, wszechstronne wnetrze CTE T500 TG ARGB jest wyposazone w dwa panele ze szkta




hartowanego o grubosci 4 mm z przodu i po lewej stronie, dzieki czemu uzytkownicy moga ogladag i
podziwiaé¢ wszystkie komponenty w petnej kolorystyce RGB chwata.Obstuga podwdjnych grzejnikéw 360
mmNasz CTE T500 TG ARGB Snow oferuje doskonate wsparcie chtodzenia dla entuzjastéw niestandardowego
chtodzenia cieczg, umozliwiajac uzytkownikom zainstalowanie do dwéch grzejnikéw 360 mm jednoczesnie z
przodu i z tytu. Aby zapewnié kompatybilnosé z AlO, uzytkownicy moga zainstalowa¢ maksymalnie jeden
radiator AIO 420 mm z przodu i maksymalnie dwa radiatory AIO 360 mm z przodu i z tytu.Zmieszcza sie
wszystkie Twoje wymarzone komponenty chtodzace!Obudowa CTE T500 Full Tower ma ogromna pojemnos¢
instalacji wentylatoréw i chtodnic: do jedenastu wentylatoréw 140 mm/120 mm i chtodnic AIO 360 mm w
ré6znych miejscach (chtodnica AIO 420 mm z przodu). Co wiecej, wyposazone wsporniki wentylatoréw z przodu
i z tylu oraz miejsca montazowe u goéry, po prawej stronie i na pokrywie zapewniaja fatwy montaz wszystkich
pozadanych elementéw chtodzacych.Rozwal swéj Swiat dzieki trzem fabrycznie zainstalowanym biatym
wentylatorom 140 mm CT140 ARGBObudowa CTE T500 TG ARGB Snow Full Tower jest wyposazona w trzy
biate wentylatory ARGB PWM 140 mm z przodu, u goéry i z tytu. Efektami Swietinymi LED mozna manipulowaé¢
za pomoca oprogramowania obstugiwanego przez ptyte gtéwna. Uzytkownicy moga stworzy¢ niesamowity
pokaz oswietlenia RGB, jednoczesnie cieszac sie najwyzszg wydajnoscia chtodzenia.Wszystko
przetestowaliSmy, wiec Ty nie musiszW Thermaltake zawsze poddajemy nasze produkty testom
obcigzeniowym w trudnych warunkach, aby zapewni¢ jakos¢ produktu. Produkty CTE T500 TG ARGB Snow
Full Tower Chassis zostaty przetestowane przy 100% petnym obciazeniu przez 30 minut, z najwyzszej klasy
procesorem, procesorem graficznym i ptyta gtéwna w momencie testu, w poréwnaniu z konfiguracja w stylu
konsumenckim, co pozwolito nam aby przetestowaé, jak podwozie radzi sobie w rzeczywistych sytuacjach.
Typ obudowy Midi Tower

Format obudowy E-ATX

Format obudowy ATX

Format obudowy Micro ATX

Format obudowy Mini-ATX

Panel boczny Szkto hartowane

Podswietlenie obudowy ARGB

Liczba miejsc montazowych (sumaryczna) 0

Miejsca montazowe 2,5" wewn. 0

Miejsca montazowe 2,5" zewn. 0

Miejsca montazowe 3,5" wewn. 0

Miejsca montazowe 3,5" zewn. 0

Miejsca montazowe 5,25" wewn. 0

Miejsca montazowe 5,25" zewn. 0

Moc zasilacza Brak

Liczba zainstalowanych wentylatoréw 3

Zainstalowane wentylatory 1 x 140 mm RGB (tyt)

Zainstalowane wentylatory 1 x 140 mm RGB (przéd)

Maksymalna ilos¢ wentylatoréw 11

Opcjonalne chtodzenie wodne 1 x 140 mm (przéd)

Opcjonalne chtodzenie wodne 1 x 240 mm (przéd)

Opcjonalne chtodzenie wodne 1 x 280 mm (tyt)

Opcjonalne chtodzenie wodne 1 x 180 mm (tyt)

Opcjonalne chtodzenie wodne 1 x 140 mm (tyt)

Opcjonalne chtodzenie wodne 1 x 280 mm (przéd)

Opcjonalne chtodzenie wodne 1 x 120 mm (tyt)

Opcjonalne chiodzenie wodne 1 x 120 mm (géra)

Opcjonalne chtodzenie wodne 1 x 120 mm (przéd)

llos¢ ztacz zas. MOLEX 0

llos¢ ztacz zas. Floppy 0

llos¢ zlgcz zas. SATAO

llos¢ ztgcz zas. PCI-E 6-pin0

llo$¢ ztgcz zas. PCI-E 6+2-pin 0

llos¢ ztacz zas. PCI-E 8-pin0




e |los¢ ztacz zas. 4-pin 12V 0

e |los¢ ztacz zas. 4+4-pin 12V0

e |los¢ ztacz zas. 8-pin 12V0

e Zigcza na przednim panelu 2 x USB 3.0

e Zlagcza na przednim panelul x USB Typ C

e Ziagcza na przednim panelu 1 x stuchawki

e Ztgcza na przednim panelu 1 x mikrofon

e Maksymalna dtugos¢ karty graficznej 385

e Maksymalna wysokos$¢ chtodzenia CPU 195

e Kolor (wyliczeniowy) Biaty

e Wymiary 615 x 275 x 516 mm

e \Waga 15.3

e Pozostate parametry Wsparcie wentylatoréw Front: 3 x 120mm, 2 x 120mm, 1 x 120mm 3 x 140mm, 2 x 140mm, 1
X 140mm Top: 2 x 120mm, 1 x 120mm 2 x 140mm, 1 x 140mm Right: 1 x 120mm, 1 x 140mm Rear: 3 x 120mm, 2
X 120mm, 1 x 120mm 3 x 140mm, 2 X 140mm, 1 x 140mm Bottom: 1 x 120mm, 1 x 140mm PSU Cover: 1 x
120mm, 1 x 140mm Wielko$¢ chtodnicy Front: 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 420mm(AIO only), 1 x
280mm, 1 x 140mm Top: 1 x 120mm(AIO only) Rear: 1 x 360mm, 1 x 240mm, 1 x 120mm 1 x 280mm, 1 x 140mm

Parametry
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